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1 Rahmenbedingungen der Bestandigkeitstests

Die in den folgenden Tabellen genannten Bestandigkeitsangaben sind abgeleitet von einer Lagerung des
Prifmaterials in der jeweiligen Flussigkeit Uber 24 Stunden. Diese gelten nur fur die Handhabung und die
Reinigung bei Raumtemperatur.

Die Angaben der Chemikalienbestandigkeit beziehen sich lediglich auf die verwendeten Kunststoffe des
Gerats. Diese Kunststoffe sind entsprechend veredelt, um die Standardeigenschaften des jeweiligen
Kunststoffs zu verbessern. Daher sind die in den folgenden Tabellen enthalten Daten somit nicht generell
auf Kunststoffe mit dem gleichen Namenskurzel bei anderen Produkten Ubertragbar.

Da bei einer ordnungsgemaBen Handhabung nur die Pipettenspitze mit der Flussigkeit in Berlihrung tritt,
ist die umsichtige Verwendung von aggressiven Flissigkeiten fur eine begrenzte Zeit moglich. Diese
begrenzte Zeit verkurzt sich bei aggressiven Flussigkeiten mit hohem Dampfdruck. Bei Flussigkeiten mit
hohem Dampfdruck gelangen bei der Dosierung Gase in das Gerat. Ferner wird durch die Kolbenbewegung
die Aerosolbildung gefordert. Die Gase oder Aerosole konnen an den unterschiedlichsten Stellen
kondensieren. Bei langerer Verweilzeit dieser Kondensate konnen Materialien geschadigt werden. Nach
der Verwendung von aggressiven Chemikalien muss das Unterteil geluftet und bei Bedarf gereinigt
werden.

2 Verwendete Materialien

Bei dem Gerat sind fur den Anwender folgende Materialien von Bedeutung:

Bauteil Material

AuRere Flichen des Oberteils » Veredeltes Polypropylen (PP)
* Polycarbonat (PC)
* Polyetherimid (PEI)

+ Edelstahl
Sichtfenster * Polycarbonat (PC)
Unterteile auBen und innen + Veredeltes Polypropylen (PP)

« Polyvinylidenfluorid (PVDF)

+ Polyetherimid (PEI)

+ Polyphenylensulfid (PPS)

« Polyetheretherketon (PEEK)

* Polytetrafluorethylen (PTFE)

+ Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
« Silikon

« Stahl (Edelstahl und Federstahl)

Pipettenspitze Material

epT.l.P.S. Polypropylen (PP)
Filter der epDualfilter T.I.P.S. Polyethylen (PE)
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3 Bewertungskriterien

In diesem Dokument werden nachfolgende Bewertungskriterien fur die Bestandigkeit definiert.

Symbol Bestandigkeit Erlauterung
EEE Bestandig Chemikalie kann verwendet werden.
[ 1] Bedingt Bestandig und/oder |Chemikalie kann zeitlich begrenzt verwendet werden. Wird

zeitlich begrenzt einsetzbar |nach Nutzung die Flussigkeit (Kondensatbildung beachten!)
nicht von der Oberflache oder im Unterteil entfernt, sind
Folgeschaden maoglich.

] Erhohtes Risiko und/oder Chemikalie kann nur mit groBer Umsicht benutzt werden.
erhohter Verschlei3 Bei unsachgemaBer Handhabung muss unverzuglich die
Chemikalie entfernt werden, da sonst schnell Folgeschaden
auftreten konnen. Ein Tausch von VerschleiRteilen kann
fruher als normal ublich erforderlich sein.
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4 Chemikalienbestandigkeit

4.1 Sauren und Laugen

Bezeichnung Konzentration |PP  |PElI |PPS [PVDF |PC |PEEK |[EPDM |Silikon |Stahl
Ammoniaklosung 25 % EEE |NEN EEN |EEN EEE |EEE (1] [ 1] (1]
Ammoniaklosung 2% EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE EEE EEE (1]
Essigsaure 96 % EEE |EEN EEE |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ 1 1] [ 1 1]
Essigsaure 12 % EEN (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] ] L] 1] [ 1]
Natronlauge 40 % EEN EEN (EEN |ENEN EN |EEN L1 L 1] [ 1]
Natronlauge 20 % EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] [ 11 ] (1] ]
Natronlauge 4 % EEE |EEN EEE |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ 1 1] [ 1 1]
Perchlorsaure 10 % EEN NEN |EEN |(EEE EEE EEE (1] [ 1] (1]
Phosphorsaure 85 % EEE |EEN |EEE |(EEE EEE EEE EEE L] ] (]
Salpetersaure 65 % En’ |Em? |mm? |mEE Em’ |mEm EEE | & [ 1]
Salpetersaure 6 % EEE |EENE (EEE |EEE EEE |EEE [ 1] ums (1]
Salzsaure 32 % EEE [EEN |NEE |EEN EEE |EEE L] ] [ & m'
Salzsaure 3,6 % EEE (EEE |EEE |EEE EEE (EEE [T 1] [ 1] am'
Schwefelsaure 95 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE |EEE [ 1] | § L1 ]
Schwefelsaure 16 % EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] ] [ 1] ] (1] ]
Trichloressigsaure 40 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE EEE [ B (1]
Trichloressigsaure 10 % EEE (EEE EEE |EEE EEE (EEE [ 11 [ ] & [ 1]
Trifluoressigsaure 100 % EEE (B3 |EEE |EEE ¢  |EEm EEE | § L] 1]
(TFA)

Trifluoressigsaure 10 %

(TEA) EEE [EENE |NEE |EEN EEE |EEE L1 ] ] L] ] ] L1 ] ]

1 Korrosion am Spitzenkonus (Edelstahl), wenn nach fehlerhafter Dosierung die
Salzsaure nicht entfernt wird. Bei 32%iger Salzsaure und hoherer
Salzsaurekonzentration kommt es nach sehr intensiver und langer Nutzung zu
Korrosionen an der Kolbenfeder aus Federstahl und weiteren Innenteilen.

2 Verfarbungen; keine Beeinflussung der Funktion.

3 Silikon-0-Ringe und VerschleiSteile aus PEI mussen in klirzeren Abstanden
getauscht werden.

4 Umsichtige Arbeitsweise erforderlich um Schadigung an den Sichtfenster zu
vermeiden.
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4.2 Organische Losungsmittel

Bezeichnung Konzentration |PP |PElI |PPS |PVDF |PC |PEEK |EPDM |Silikon |Stahl
Aceton? - EEE |EEE |EEE |EEE mt |EEm [ 1] [ 1] (1] ]
Acetonitril - EEE [EEN |EEE |EEN mt |EEm EEE EEE (1] ]
Dichlormethan - mmm w3 EEE |EEE mt |EEm um? EEE (11
(Methylenchlorid)

Diethylether - EEE |EEE |EEE |EEE mt |EEm um? EEE (1]
Dimethylsulfoxid 10 % EEE |EEE (EEE |EEE EEE |EEE [ 1 1] (1 1] [ 1 1]
(DMSO0)

Dimethylsulfoxid 50 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE [ 11 (] 1] [ ] 1]
(DMSO0)

Dimethylsulfoxid 100 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE [ 1] ] [ 1 1] [ ] 1]
(DMSO0)

Essigsaureethylester’ |- EEE [EEE |EEE |EEE =t  |EEm um? (1] ] (1] ]
Ethanol (vergallt) 96 % EEE |EEN |EEE |(EEE EEE EEE L] ] L1 ] ] L1 ] ]
Formaldehyd 37 % EEE |EEE EEE |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ 1 1] [ 1 1]
Isoamylalkohol - EEE |EEE EEN |EEE EEE |EEE [ 1] (1] (1]
Isopropanol - EEE [EENE |EEN |EEE EEE |EEE (1] (1] L] ] ]
Methanol - EEE (EEE (EEE |(EEE EEE (EEE (1] ] [ 1] (1]
Petrolether - EEE |EEE |EEE |EEE EEN (EEN um? (13 [ 1]
Phenol - EEE (@3 |EEE |EEE mt |EEm L1 1] EEE (1] ]
(wassergesattigt)

Tetrachlorkohlenstoff |- EEE |EEE |EEE |EEE mt |EEm um? EEE [ 11
Toluol - EEE |EEE |EEE |EEE mt |EEm um? [ 1] [ 1 1]
Trichlormethan - amm w3 EEE |EEE =t  |mmm um? L] ] (1]
(Chloroform)

Xylol - EEE [EEN |EEE |EEE mt  |EEE um? mm? L1 ] ]

Beim Wischen kann die farbige Bedruckungen angriffen werden.

N

Aufnahme von Losungsmittel bei Kontakt; temporares Quellverhalten; nach

langer Nutzung Unterteil griindlich ausliften lassen.

w

Verschleil3teile aus PElI mussen in kiirzeren Abstanden als sonst erforderlich
getauscht werden.

IN

Umsichtige Arbeitsweise erforderlich, um Schadigung an den Sichtfenstern und
mitunter bei der Bedruckung zu vermeiden.
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4.3 Reinigungs- und Dekontaminationsmittel

Bezeichnung Konzentration (PP |PElI |PPS |PVDF |PC |PEEK |EPDM |Silikon |Stahl
Biocidal ZF - EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE EEE EEE EEE
Cidex Activated - EEN [EEE |EEE |EEN EEE |EEE (1] ] (1] ] (1] ]

Dialdehyde Solution
(aldehydbasiert)

COUNT-OFF - EEE (EEE EEN |EEE EEE (EEE [ 11 [ 1] [ 1]
Liquid Concentrat

COUNT-OFF - EEE |EEE (EEE (EEE EEE |EEE [ 1] [ 1] [ 111
Surface Cleaner

Dismozon pur 4 % EEE |EEE (EEN |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ T 1] [ 1 1]
(peroxidbasiert)

DNA AWAY - EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE [ 1 1] EEE ]

DNA-Erase - EEE |EEE |EEE |EEE EEE |EEE (1] ] [ 1] EEE
Ethanol 70 % EEN NEN |EEN |EEN EEE EEE (1] [ 1] (1]
Helipur 6 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE EEE EEE (11

(phenolbasiert)

Hexaquart S 5% EEE (EEE EEN |EEE EEE (EEE EEE EEE EEE
(QAV-basiert")
Hi-TOR Plus - EEE (EEE EEN |EEE EEE (EEE [ 1] [ 1] [ ]
(QAV-basiert")
Isopropanol 70 % EEE |EENE (EEE |EEE EEE EEE (1] (1] [ T 1]
Korsolex basic 5% EEN EEN EEN |EEE EEE (EEE [ 1] [ 1] [ 1]

(aldehydbasiert)

Meliseptol - EEN EEN EEN |EEE EEE |EEE [ 1] [ 1] ] [ 1]
(alkoholbasiert)

Natriumhypochlorit 4 % EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] EEE (1] ]
RNase AWAY - EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] ] [ 1] ] (1] ]
RNase Exitus plus - EEE |EEN EEN |EEE EEE |EEE [ 1] [ 1] ]

Sterillium - EEN EEN EEN |EEE EEE |EEE EEE EEE (1]

(alkoholbasiert)

Wasserstoffperoxid 35 % EEE (EEE (EEE |(EEE EEE (EEE [ ] ] ] [ ] ] ] [ ] ] ]

i

Basis ist eine quaternare Ammoniumverbindung
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4.4 Salzlosungen, Puffer, Netzmittel, Ole und sonstige Lésungen

Bezeichnung Konzentration (PP |PElI |PPS |PVDF |PC |PEEK |EPDM |Silikon |Stahl
Casiumchlorid gesattigt EEE |EENE (EEN |EEE EEE EEE (11 (11 [ T 1]
EDTA" (pH 8) 1,8 g/L EEE |EEE EEE |EEE EEE |EEE [ T[] [ T[] EEE
Ficoll 1,077 g/L EEE |EEN EEE |EEN EEN |EEE [ 1] ] [ 1] (1] ]
(Polysaccharid)

Formamid 50 % EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE EEE EEE EEE
Glutaraldehyd 25 % EEE |EEE EEE |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ 1 1] [ 1 1]
Glycerin 50 % EEE EEE EEN |EEE EEE |EEE [ 1] [ 1] [ 1]
Guanidinthiocyanat 4 mol/L EEE (EEE (EEE |(EEE EEE (EEE (1] (11 (1]
Mineralol - EEE |EEE |EEE |EEE EEE (EEE um? EEE EEE
Natriumacetat 2 mol/L EEE |EEE |EEN |EEE EEE (EEE [ 1] ] EEE (1] ]
(pH 5,2)

Natriumdodecylsulfat |1 % EEE |EEE EEN |EEE EEE |EEE [ 1 1] [ T 1] [ 1 1]
(SDS; Natriumlaurylsu-

Ifat)

Paraffinol - EEE EEE EEN |EEE EEE |EEE mm? [ 1 1] [ 1 1]
TRIS-Puffer (pH 7,5) 1T mol/L EEE (EEE (EEE |EEE EEE (EEE [ 1] [ 11 (1]
Triton X-100 1% EEE (EEN (EEE |(EEE EEE (EEE [ 1] ] EEE EEE
Tween 20 1% EEE |EEE |EEN |EEE EEE (EEE [ 1] ] EEE (1] ]
Wasser - EEE |EEE |EEE |EEE EEE |EEE (1] ] [ 1] ] (1] ]

1 Ethylendiamintetraacetat, Ethylendiamintetraessigsaure,

Ethylendinitrilotetraessigsaure, CqoH14N,0g

2 EPDM zeigt Quellverhalten bei Iingerem Kontakt mit den Olen. Bei korrekter
Dosierung ist kein Kontakt moglich.
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